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Abstract (en)
[origin: US2021276133A1] The present disclosure relates to a method for preparing and/or performing the separation of a substrate element into
at least two substrate sub-elements along a separation face and a substrate sub-element which is manufactured and/or can be manufactured in
particular by use of the method according to the disclosure.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vorbereiten und/oder Durchführen des Trennens eines Substratelements in wenigstens zwei
Substratteilelemente entlang einer Trennfläche und ein Substratteilelement, das insbesondere mit dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt
und/oder herstellbar ist.
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